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二、说明、目录、图表目录

      国内封装测试企业仍集中于长江三角洲、珠江三角洲和京津环渤海湾地区，占比分别

为56.5%、11.8%和15.3%;中西部地区区位优势显现，封测产业得到快速发展，2014年占比提升

到11.8%。  

      到2014年底，国内具有一定规模的IC封装测试企业有85家，其中本土企业或内资控股企

业27家，其余均为外资、台资及合资企业。目前，国内封装测试企业在BGA、CSP、WLP

（WLCSP）、FC、BUMP、SiP等先进封装产品市场已占有一定比例，约占总销售额的25%。

      2014年国内IC封装测试业发展稍强于整个集成电路产业，封装测试业销售收入由2013年

的1000.05亿元增至1238.5亿元，同比增长23.8%。

 2014年中国集成电路产业三业占比情况

 国内IC封装测试业销售收入

 

      智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国IC封装测试行业市场分析与投资前景评估报告

》共九章。首先介绍了IC封装测试相关概念及发展环境，接着分析了中国IC封装测试规模及

消费需求，然后对中国IC封装测试市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国IC封装测

试面临的机遇及发展前景。您若想对中国IC封装测试有个系统的了解或者想投资该行业，本

报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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2014年国内IC封测业销售收入前30家企业的情况见表4、图5和表5。统计显示，进入前10的企

业与2013年相比有所变化，前10家封测企业在2014年度的销售收入合计为462.1亿元，占当

年IC封装测试业总收入1 238.5亿元的37.3%，较2013年的44.8%，下降了7.5个百分点。

新进入前10的企业,包括安靠封装测试（上海）有限公司和瑞萨半导体有限公司 (包括北京、

苏州）。

从2014年度前30家封测业排名中可以看出，内资与合资企业仅有9家，外资和台资企业在国

内IC封测业占有多数地位的情况依然没有改变。

 2014年国内IC封测业收入排名前10企业     排名   企业名称   2014销售额/亿元   增幅/%   类型      

1   江苏新潮科技集团有限公司   83.9   8.7   内资       2   威讯联合半导体（北京）有限公司   63.0  

12.5   外资       3   飞思卡尔半导体（中国）有限公司   53.9   -18.7   外资       4   南通华达微电子集

团有限公司   52.1   14.8   内资       5   英特尔产品（成都）有限公司   42.6   -17.1   外资       6   天水

华天电子集团   40.3   13.8   内资       7   海太半导体（无锡）有限公司   35.5   8.9   合资       8   安靠

封装测试（上海）有限公司   32.6   30.4   外资       9   上海凯虹科技有限公司   29.3   6.2   外资      

10   瑞萨半导体有限公司 (包括北京、苏州）   29.1   8.2   外资   

 2014年国内IC测试业前10家企业销售额占比
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